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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie Vorrichtungen zum Aufschneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere Hochleistungs-Slicer, mit einer
Aufschneideeinheit, insbesondere mit einem Kreis- oder Sichelmesser, zum Abtrennen von Produktscheiben, und einer Ablegevorrichtung zum,
insbesondere portionsweisen, Ablegen der Scheiben, welche von der Aufschneideeinheit herabfallen.
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